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Dina sarskilda fordelar

* Kostnadseffektiva alternativ till RJ45- och M12-anslut-
ningar

* Dataoverforing som uppfyller Ethernetregler, t.ex.
PROFINET-tillampningar (Kat. 5, upp till 100 Mbps)

¢ Beprovad kabelanslutning typ PUSH IN

¢ Lamplig for I16dningsprocess THT (LMF) och THR (LSF-
SMT)

* Lamplig for datadverforing enligt ISO/IEC 11801-1,
DIN SS-EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) och ANSI/
TIA-568-B.2-10

¢ Manga olika anvandningsomraden for alla lloT-enheter

Allméanna bestillningsdata

Artikelbeteckning Kretskortsplint, 3.81 mm, Antal poler: 4, 90°,
Lodstiftlangd (I): 3.5 mm, fortennad, svart, PUSH
IN med manoverknapp, Anslutningsomrade, max. :
1.5 mm2, Tube

Art.nr. 2639530000

Typ LSF-SMT 3.81/04/90PN 3.5SN BK TU

GTIN (EAN) 4050118657296

Forp. 35 Stick

Produktparametrar IEC:320V /175 A /0.2-1.5 mm?
UL: 300V / 12 A/ AWG 28-AWG 14

Forpackning Tube
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Matt och vikter

Djup 14,75 mm Byggdjup (tum) 0,581 inch
Hojd 12 mm Bygghojd (tum) 0,472 inch
Hojd lagstbyggande 8.5 mm Nettovikt 3,257 g
Temperaturer
Varaktig driftstemperatur, max. 120°C
Systemspecifikationer
Antal l6dstift per pol 2
Antal poler 4
Delning i mm (P) 3,81 mm
Delning i tum (P) 0,15"
Diameter bestyckningshal (D) 1,1 mm
Dimensioner for 16dstift 0,35 x 0,8 mm
Dimensioner for 16dstift = d-tolerans Undre tolerans med prefix (visar minimum) -0,1
Ovre tolerans med prefix (visar maximum) 0
Tolerans, enhet mm
Effektkategori Cat. b
Kategori Cat. 5
Lodstiftlangd (1) 3,5 mm
Lodprocess Reflow-16dning, Manuell 16dning, Vaglédning
Montering pa kretskortet THT/THR l6danslutning
Produktfamilj OMNIMATE Signal - serie LSF
Skyddsklass IP20
Tolerans diameter bestyckningshal (D) + 0,1 mm
Tolerans for stiftlangd 0/-0,3 mm
Tolerans for stiftlangd Undre tolerans med prefix (visar minimum) -0,3
Ovre tolerans med prefix (visar maximum) 0
Tolerans, enhet mm
Andplatta, Egenskap stangd pa sidan
Elektriska egenskaper
Genomgangsmotstand (6) 1,60 mQ
Packaging
Forpackning Tube VPE-langd 557 mm
VPE-bredd 20 mm VPE-hojd 15 mm
Typprovningar
Test: Hallfasthet for mérkningar Test ursprungsmarkning, typmarkning, raster, hallbar-
het
Utvardering tillganglig

Test

godkdnnande markning UL

Utvardering

pa forpackningsetikett
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Test: Klambar area Standard

DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN

EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.02

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

massiv 0,14 mm?2

Typ av ledare och for
ledararea
Typ av ledare och for
ledararea

flertradig 0,14 mm?2

massiv 1,5 mm2

Typ av ledare och for
ledararea

flertradig 1,5 mm2

Typ av ledare och for AWG 24/1
ledararea

Typ av ledare och for AWG 24/19
ledararea

Typ av ledare och for AWG 16/1
ledararea

Typ av ledare och for AWG 16/19

ledararea

Utvardering

godkand

Test betraffande ledare som skadats och Standard

DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00

lossnat oavsiktligt Krav

0.2 kg

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea
Typ av ledare och for
ledararea

AWG 24/1

AWG 24/19

Utvardering

godkand

Krav

0,3 kg

Typ av ledare

Utvardering
Krav
Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

flertradig 0,25 mm?2

Typ av ledare och for
ledararea

godkand

0,4 kg
Typ av ledare och for
ledararea

massiv 0,5 mm?2

massiv 1,5 mm?2

Typ av ledare och for
ledararea

flertradig 1,5 mm?2

Typ av ledare och for AWG 16/1
ledararea
Typ av ledare och for AWG 16/19

ledararea

Utvardering

godkand
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Frénslagstest Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00
Krav 210N
Typ av ledare Typ av ledare och for AWG 24/1
ledararea
Typ av ledare och for AWG 24/19
ledararea

Utvardering

godkand

Krav

220N

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

flertradig 0,25 mm?2

Typ av ledare och for HO5V-U0.5
ledararea
Utvardering godkand
Krav 240N
Typ av ledare Typ av ledare och for HO7V-U1.5
ledararea
Typ av ledare och for HO7V-K1.5
ledararea
Typ av ledare och for AWG 16/1
ledararea
Typ av ledare och for AWG 16/19
ledararea
Utvardering godkand
Materialdata
Isoleringsmaterial LCP GF Fargkod svart
Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Isoleringsmaterialgrupp llla
CTI (Comparative Tracking Index) 2175 Moisture Level (MSL) 1
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta fortennad Skiktstruktur for I6danslutningen 4...6 ym Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C Lagertemperatur, max. 70°C
Driftstemperatur, min. -50 °C Driftstemperatur, max 120°C
Temperaturomrade Montage, min. -30°C Temperaturomrade Montage, max. 120°C
Anslutningsbara ledare
Anslutningsomrade, min. 0,13 mm?2
Anslutningsomrade, max. 1,5 mm?2
Ledardiameter, AWG, min. AWG 28
Ledardiameter, AWG, max AWG 14
entradig, min. HO5(07) V-U 0,2 mm?2
entradig, max. HO5(07) V-U 1,5 mm?2
fintradig, min. HO5(07) V-K 0,2 mm?
fintradig, max. HO5(07) V-K 1.6 mm?2
med AEH med krage DIN 46 228/4, 0,25 mm?2
min.
med andhylsa med krage DIN 46 0,75 mm?2
228/4, max.
med &andhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,25 mm?2
med andhylsa enligt DIN 46 228/1, 1,5 mm?
max.
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Anslutningsbar ledare Ledarens anslutningsarea

Typ fintradig

nominell 0,25 mm?2

kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad and- HO,25/12 HBL
hylsa

Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0,34 mm?

kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad éand- HO0,34/12 TK
hylsa

Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0,5 mm?

kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad and- HO,5/14 OR
hylsa

Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0,75 mm?

kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm

Rekommenderad dnd- HO,75/14T HBL
hylsa

Referenstext

Langd pa hylsor ska véljas beroende pa produkten och markspanningen., Ytterdiametern pa plast-

kragen ska inte vara storre an rastret (P)

Markdata enligt CSA

Markspanning (anvandargrupp B / CSA) 300 V

Markspanning (anvandargrupp D / CSA) 300 V

Markstrom (anvandargrupp B / CSA) 10 A Markstrom (anvandargrupp D / CSA) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 28 Ledardiameter AWG, max. AWG 14
Mairkdata enligt UL 1059
Institut (cURus) Certifikat nr (cURus)

n u s E60693
Markspanning (anvandargrupp B / UL Markspanning (anvandargrupp D / UL
1059) 300V 1059) 300V
Markstrom (anvandargrupp B / UL Markstrom (anvandargrupp D / UL
1059) 12A 1059) 10A
Ledardiameter AWG, min. AWG 28 Ledardiameter AWG, max. AWG 14
Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser

maxvarden. For detaljer -

se typgodkannandeintyg.
Markdata enligt IEC
testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984 Markstrom, min. antal poler (Tu=20°C) 17,5 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 16 A Markstrom, min. antal poler (Tu=40°C) 17,6 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=40°C) Markspanning vid 6verspanningsk./Ned-

14 A smutsningsgrad Il/2 320V
Markspanning vid 6verspanningsk./Ned- Markspanning vid éverspannings-
smutsningsgrad Il1/2 160V kat./Nedsmutsningsgrad ll1/3 160V
Markspanning vid overspanningsk./Ned- Markspanning vid overspanningsk./Ned-
smutsningsgrad I1/2 2,5 kV smutsningsgrad Il1/2 2,5 kV
Markstotspanning vid overspan- Korttidstromhallfasthet
ningsk./Nedsmutsningsgrad Ill/3 2,5 kV 3x 1smit80 A
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Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002643 ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01 ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01 ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01 ECLASS 13.0 27-46-01-01

Viktig hdanvisningstext

IPC-konformitet

Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkdnda standarder
och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet
med IPC-A-610 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan bedomas pa begéran.

Hanvisningstext

* Ytterligare farger pa tryckknapparna finns pa forfragan.

* Mandverkraft for sliden max. 40 N

* Markstrom relaterad till markarea och min. antal poler.

* AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4

¢ AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1

P pa ritningen = raster

* Markdata avser respektive byggdel. Luft- och krypstrackor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de
relevanta normerna.

* Kontaktpressningsform "A" for andhylsor med krimpverktyg PZ 6/5 rekommenderas.

 Langtidsforvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 manader

Godkannanden

Godkannanden

C Us

UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Nedladdningar

Meddelande om produkténdring

Capacity expansion of LSF-SMT stamping tools
Kapazitatserweiterung der Stanzwerkzeuge LSF-SMT

Kataloger

Catalogues in PDF-format
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Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included
two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmiiller PCB terminals and connectors are
qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness

- Proportion of Cu in the layers

- Single/double-sided assembly

- Product range

- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum
soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above
maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.
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Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production.
But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of
solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
* Time for pre heating

* Maximum temperature

* Time above melting point

* Time for cooling

* Maximum heating rate

* Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are
prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically <+3K/s. In parallel the solder paste is ,activated’. The
time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum
temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at =-6K/s solder is
cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.
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